Anwendungsbeispiele

= Sehr schnelle Fixierfestigkeit
- DELO-DUALBOND AD340
- DELO-DUALBOND AD345
- DELO-DUALBOND IC343
- DELO-DUALBOND LT354

= Optikverklebungen, sehr konstanter Schrumpf

- DELO-DUALBOND AD340
- DELO-DUALBOND AD345
- DELO-DUALBOND LT354

= Dualhértung

- DELO-DUALBOND AD340
- DELO-DUALBOND AD345
- DELO-DUALBOND IC343
- DELO-DUALBOND LT354

= Hohe Flexibilitat
> DELOMONOPOX DA376

= Hohe thermische Leitfahigkeit

- DELO-DUALBOND IC343
- DELOMONOPOX DA375

= Hohe elektrische Leitfahigkeit

Isotrop:
- DELO-DUALBOND IC343
-> DELOMONOPOX DA375
Anisotrop:
-> DELOMONOPOX AC365

= Die-Attach
> DELOMONOPOX DA358

-> DELOMONOPOX DA375
-> DELOMONOPOX DA376

= Thermodenhédrtung méglich
> DELO-DUALBOND IC343
> DELOMONOPOX AC365
> DELOMONOPOX DA358
> DELOMONOPOX DA375
> DELOMONOPOX DA376

= Halogenfrei
- Alle Produkte
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Ausharten Beraten

Klebstoffe Dosieren

Unternehmenszentrale
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TYPENWAHLKARTE

mMCD-Klebstoffe

DELO-DUALBOND
DELOMONOPOX

modifizierte Polycarbaminsaurederivate
einkomponentig - UV-/warmhartend

modifizierte Polycarbaminsaurederivat
einkomponentig - warmhartend




mCD-Klebstoffe

(mCD = modifiziertes Polycarbaminsaurederivat)

Produktbezeichnung

Niedrigtemperaturhartung
Thermisch/ elektrisch leitfdhig
Farbe

Flllstoff

Viskositat [mPas]
Flexibilitat
Fixierzeit mit Licht

Aushartungstemperatur [°C]

Aushéartung Thermode

Aushéartung Umluftofen

E-Modul [MPa]
Glasiibergangstemperatur [°C]

Wasseraufnahme [%]
24 h bei Raumtemperatur

Zersetzungstemperatur [°C]
Schrumpf [Vol. %]

ReiBdehnung [%]

Spez. elektrischer Widerstand [Wcm]
Verarbeitungszeit bei RT
Lagerstabilitit bei -18°C

Halogenfrei
in Anlehnung an |IEC 61249-2-21

Produktbesonderheiten

n.b. nicht bestimmt

DELO-DUALBOND DELOMONOPOX
AD340 AD345 IC343 LT354 AC365 DA358 DA375 DA376
v v v v v v v v
v v v
beige beige silbergrau dunkelgrau braun beige grau schwarz
ungefillt 15% Mineralien 70% Silber 15 % Mineralien ) L?;?(Z:detes 10% Quartz 75% Silber ungefiillt
12.000 30.000 30.000 75.000 40.000 30.000 39.000 25.000
niedrig niedrig niedrig mittel niedrig mittel niedrig hoch
<5s <5s <5s <5s = = = =
+80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +100
+100 +100 +150 +100 +170 +170 +180 +180
= = = = 5s@ +150°C 5s@ +150°C 8s@ +150°C 8s@ +150°C

10 min @ +100°C

10 min @ +100°C

10 min @ +100°C

10 min @ +100°C

1 min @ +140°C

1 min @ +140°C

2 min @ +175°C

15 min @ +90°C 20 min @ +90°C 15 min @ +90°C 20 min @ +90°C 5 min @ +130°C 10 min @ +100°C 8 min @ +150°C 2 min @ +130°C
30 min @ +80°C 30 min @ +80°C 30 min @ +80°C 30 min @ +80°C 10 min @ +120°C 30 min @ +80°C 30 min @ +80°C 5 min @ +100°C
400 190 ST AT EE 0 500 1.500 1.300 3.800 25
DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 9 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DMTA bei RT DMTA bei RT
75 85 80 75 45 80 -40
TMA TMA auf Anfrage TMA TMA TMA TMA DMTA
0,5 0,3 0,2 0,25 0,5 0,4 0,5 2,4
245 215 250 260 230 230 260 230
3,1 3,2 2,2 2,4 2,7 3 3,4 1,2

4 9 auf Anfrage 20 2,4 23 8 300
nicht leitféhig nicht leitféhig 1,4 x E-4 nicht leitféhig n.b. nicht leitféhig 1,4 x E-04 nicht leitfahig
72 h 72 h 72 h 48 h 72 h 72 h 48 h 48 h
6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 4 Monate 6 Monate
v v v v v v v v
extrem schnelle extrem schnelle isotrop elektrisch leitfahig extrem schnelle anisotrop elektrisch leitfahig sehr hohe Festigkeit isotrop elektrisch leitfahig schnelle Fixierung
Fixierfestigkeit Fixierfestigkeit thermisch leitfahig Fixierfestigkeit optimiert fair auf E130i (LCP) thermisch leitfahig sehr flexibel/
sehr konstanter Schrumpf sehr konstanter Schrumpf extremisehnelle sehr konstanter Schrumpf Halbleiter, Flip-Chip, optimiert fir spannungsausgleichend
optimiert fir hochprazise optimiert fir hochprazise Fixierfestigkeit optimiert fiir hochprazise Smart Card/Smart Label, Halbleiter, reflowbestandig
Optikverklebungen Optikverklebungen Optikverklebungen temperaturempfindliche Metall-Leadframes, Showerhead-Dosierung
Substrate Leiterplatten, méglich

AD = ADhesive DA = Die Attach

Keramiksubstrate

IC = Isotropic Conductive

hohe Die-Scherfestigkeit
fur Die-Attach/ MEMS

LT = Low Temperature

Produktbeschreibung

Oberflachenvorbehandlung

DELO-DUALBOND mCD-Produkte sind einkomponentige, I6sungs-
mittelfreie Klebstoffe, die durch Licht und Warme aushéarten.

DELOMONOPOX mCD-Produkte sind einkomponentige, 16sungs-
mittelfreie Klebstoffe, die durch Warme ausharten.

Ublicher Temperaturbereich

mCD-Produkte werden Ublicherweise im Temperaturbereich von
—40°C bis +130°C eingesetzt. Viele Produkteigenschaften sind
temperaturabhangig und kénnen sich insbesondere bei hohen
Temperaturen dauerhaft verédndern. Die Eignung des jeweiligen
Klebstoffs fir einen vorgesehenen Temperatureinsatzbereich ist
deshalb anwendungsbezogen vor dem Einsatz zu prifen. Hinweise
zum Verhalten der Produkte unter Temperatureinfluss finden Sie im
jeweiligen Technischen Datenblatt.

Verarbeitung

mCD-Produkte werden gebrauchsfertig angeliefert. Nach dem
Konditionieren k&énnen sie mittels Dosiergerdten automatisch
dosiert werden. Eine manuelle Dosierung direkt aus der Kartusche
ist ebenfalls mdglich.

Aushartung

Die Aushartung der dualhdrtenden DELO-DUALBOND mCD-
Klebstoffe kann sowohl durch die Kombination aus Licht und
Warme als auch nur durch Warme erfolgen. Bei Vorfixierung mit
Licht der geeigneten Wellenldnge ist die Aushartung mit Warme
bei einer Temperatur von mindestens +80 °C zwingend erforderlich.

DELOMONOPOX mCD-Klebstoffe héarten ausschlieBlich durch
die Zufuhr von Wé&rme aus. Hierfir wird eine Temperatur von
mindestens +80°C bendtigt.

Zur Erreichung optimaler Verbundfestigkeiten missen die Flige-
flachen frei von OI, Fett oder anderen Verunreinigungen sein.
Wir empfehlen hierzu unsere Reiniger DELOTHEN. Nach dem
Reinigen kann eine weitere Verbesserung der Klebstoffhaftung
durch Sandstrahlen, Schleifen oder Beizen erreicht werden.

Lagerstabilitat

Im ungedffneten Behélter — siehe Technisches Datenblatt des
jeweiligen Produkts.

Verwendung

mCD-Produkte werden vorwiegend zum Fixieren und Verkleben in
der Mikroelektronik, Elektrotechnik und Feinmechanik eingesetzt.

Diese Klebstoffe sind Konstruktionselemente - die Auswahl
des geeigneten Produkts erfolgt hinsichtlich Fugeteil-Werkstoff,
Beanspruchung, konstruktiver Auslegung und Verarbeitungs-
technologie.

Insbesondere Eigenschaften wie niedrige Aushéartungstemperatur,
konstanter Schrumpf sowie sehr schnelle Lichtfixierung bei
gleichzeitig hohen Festigkeiten ermdglichen vollautomatisierte
Prozesse mit groBen Stlickzahlen.

Hinweise

Weitergehende typenspezifische Eigenschaften sind in den
Technischen  Datenblattern, Sicherheitsdatenblattern  sowie
Gebrauchsanweisungen enthalten.

FUr anwendungstechnische Versuche und Fragen, die sich aus
der Verarbeitung von DELO-Produkten ergeben, steht unsere
Anwendungstechnik gerne zur Verfligung.



